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Zasadnicza charakterystyka Własność użytkowa 

Przyrost wysokości piany (stopień ekspansji), mm ≤5 

Wytrzymałość na ścinanie, kPa ≥70 

 Moduł sprężystości poprzecznej przy ścinaniu, kPa ≥200 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni, Mpa, połączenia: EPS biały lub grafitowy 
– spoina klejowa (8 mm) – beton, wykonanego: 

a. w warunkach laboratoryjnych; 
b. w warunkach laboratoryjnych, po czasie 

otwartym 5 min; 
c. w temp. -5°C; 
d. w temp. +30°C i 30% RH; 
e. na podłożu z betonu wygrzanym do +50°C  

≥0,08 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni, Mpa, połączenia: XPS – spoina klejowa 
(8 mm) – beton, wykonanego: 

a. w warunkach laboratoryjnych; 
b. w warunkach laboratoryjnych, po czasie 

otwartym 5 min; 
c. w temp. -5°C; 
d. w temp. +30°C i 30% RH; 
e. przy modyfikacji grubości spoiny; 
f. na podłożu z betonu wygrzanym do +50°C 

≥0,08 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni, Mpa, połączenia: EPS biały lub grafitowy 
– spoina klejowa (8 mm) – papa, wykonanego w 
temp. +30°C i 30% RH, na podłożu z papy wygrzanej 
do +50°C 

≥0,08 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni, Mpa, połączenia: XPS – spoina klejowa 
(8 mm) – papa, wykonanego w temp. +30°C i 30% RH, 
na podłożu z papy wygrzanej do +50°C 

≥0,08 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni, Mpa, połączenia: PIR AL – spoina 
klejowa (8 mm) – papa, wykonanego w temp. +30°C i 
30% RH, na podłożu z papy wygrzanej do +50°C 

≥0,08 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni, Mpa, połączenia: PIR ATX – spoina 
klejowa (8 mm) – papa, wykonanego w temp. +30°C i 
30% RH, na podłożu z papy wygrzanej do +50°C 

≥0,08 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni, Mpa, połączenia: EPS biały lub grafitowy 
– spoina klejowa (8 mm) – blacha stalowa 
ocynkowana, wykonanego w temp. +30°C i 30% RH, 
na podłożu z blachy stalowej wygrzanej do +50°C 

≥0,08 



Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni, Mpa, połączenia: XPS – spoina klejowa 
(8 mm) – blacha stalowa ocynkowana, wykonanego w 
temp. +30°C i 30% RH, na podłożu z blachy stalowej 
wygrzanej do +50°C 

≥0,08 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni, Mpa, połączenia: PIR AL – spoina 
klejowa (8 mm) – blacha stalowa ocynkowana, 
wykonanego w temp. +30°C i 30% RH, na podłożu z 
blachy stalowej wygrzanej do +50°C 

≥0,08 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni, Mpa, połączenia: PIR ATX – spoina 
klejowa (8 mm) – blacha stalowa ocynkowana, 
wykonanego w temp. +30°C i 30% RH, na podłożu z 
blachy stalowej wygrzanej do +50°C 

≥0,08 

 

 

 


